附件3
享受税收优惠政策的集成电路企业、项目和软件企业提交材料明细表

	序号
	企业或项目类型
	材料清单(复印件须加盖企业公章)

	







一
	

享受《若干政策》
第(一)条的集
成电路生产企业
或项目，以及《公
告》相关政策的
集成电路生产企
业或项目归属企
业
	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；(可提供相应查询网址)
2.项目备案文件(备案表);(可提供相应查询网址)
3.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最 后一个月的企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证)等相关证明材料；
4.企业主要工艺、产品列表(名称/规格);
5.企业拥有与主营产品相关的发明专利等证明材料；
6.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等)和集成电  路制造销售(营业)收入、自有集成电路产品制造销售(营业)收入、研究开发费用等情况表；研究开发费用按财税〔2015〕 119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后，在会计报告中单独说明，不能说明的需提供按照上述口径  的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告；
7.与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件；
[bookmark: _GoBack]8.企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料(包括采购设备清单等);
9.省级发展改革委(工业和信息化主管部门)要求出具的其他材料。

	




二
	

享受《若干政策》
第(三)、(七)
条以及《公告》
相关政策的重点
集成电路设计企
业
	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；(可提供相应查询网址)
2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最 后一个月的企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证)等相关证明材料；
3.企业开发销售的主要产品和服务列表(名称/重点领域/对应销售(营业)收入规模);
4.企业拥有与主营产品相关的不少于8项的已授权发明专利(企业为第一权利人)、布图设计登记、计算机软件著作权登记 证书的证明材料；
5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等)和集成电 路设计销售(营业)收入、集成电路自主设计销售(营业)收入、研究开发费用等情况表；研究开发费用按财税〔2015〕119 号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后，在会计报告中单独说明，不能说明的需提供按照上述口径的研 究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告；

	序号
	企业或项目类型
	材料清单(复印件须加盖企业公章)

	
	
	6.第三方检测机构提供的集成电路产品测试报告或用户报告，以及与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件；
7.税务鉴证报告等可说明企业符合应纳税所得额条件的证明材料；
8.企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境的证明材料；
9.省级发展改革委(工业和信息化主管部门)要求出具的其他材料。

	










三
	








享受《若干政策》
第(三)、(七)
相关政策的重点
软件企业
	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；(可提供相应查询网址)
2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最 后一个月的企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证)等相关证明材料；
3.企业开发销售的主要软件产品列表(名称/重点领域/对应销售(营业)收入规模);其中申报公有云服务软件企业应明确区 分列明企业公有云、私有云、混合云收入；
4.企业具有所申报领域相应的已授权发明专利不少于2项(企业为第一权利人),相应领域计算机软件著作权登记证书不少 于2项(均应具备对应的测试报告)的证明材料；
5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等)和软件产 品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入、软件产品自主开发销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用等 情况表；研究开发费用按财税〔2015〕119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后，在会计报告中单独 说明，不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告；其中申报嵌入式软件企业应明确企业 软硬件收入情况，并提供合同、发票等软件收入比例不低于50%的证明材料(不要求提供全部合同，仅需提供能证明符合申 报条件的大额合同及合同中的必要内容);
6.汇算清缴年度与申报领域相关的合同列表(包含甲乙方、单价、总金额、交易内容、签约和付款时间等信息),以及发票 等销售凭证；
7.与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件；
8.税务鉴证报告等可说明企业符合应纳税所得额条件的证明材料；
9.企业具有与软件开发相适应软硬件设施等开发环境(如合法的开发工具等)的证明材料；
10.省级发展改革委(工业和信息化主管部门)要求出具的其他材料。

	
四
	享受《若干政策》
第(六)条相关
政策的集成电路
生产企业和财关
	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；(可提供相应查询网址)
2.项目备案文件(备案表)(可提供相应查询网址);
3.企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料(包括采购设备清单等),先进封装、测试企业需提供按封装产品颗粒数 或晶圆数(折合8英寸)计算，先进封装测试(晶圆级封装、系统级封装、2.5维和3维封装)规划产能占总规划产能比例

	
	税〔2021〕4号
文提及的关键原
材料、零配件生
产企业
	不低于40%的证明材料；
4.省级发展改革委(工业和信息化主管部门)要求出具的其他材料。

	

五
	享受《若干政策》
第(八)条相关
政策的集成电路
重大项目
	1.项目企业对应类别集成电路企业条件材料清单；
2.固定资产总投资额相关证明材料；
3.项目开工时间、拟竣工时间、备案时间、项目类型、产品类型、工艺线宽、总规划产能、先进封装测试规划产能、2020年 7月27日后申请进口环节增值税分期纳税的首台新设备进口时间、进口设备总金额、进口环节增值税额的相关证明材料
4.省级发展改革委(工业和信息化主管部门)要求出具的其他材料。


注：上述企业类型、材料清单依据国发〔2020〕8号文和《公告》制定，材料模板请询省级发展改革委(工业和信息化主管部门),填报说明见信息填报系统。

